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В Е Д У Щ Е Е  Р Е Ш Е Н И Е  Д Л Я  РА З РА Б О Т К И  

РА Д И О Ч А С Т О Т Н Ы Х  У С Т Р О Й С Т В

70% доля на 

рынке САПР 

ВЧ/СВЧ 

устройств

Gary Smith EDA’s report

Keysight EDA
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Р Е Ш Е Н И Я  K E Y S I G H T  Н А  В С Е Х  С ТА Д И Я Х  

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

3

Концепция 
системы

Разработка 
компонентов

Разработка 
печатной 
платы

Разработка 
корпуса и 
антенн

Конечный 
продукт
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IC-CAP 

– Создание моделей

GaAs, GaN,

специальные 

модели,

измерения

ADS 

– СВЧ ИС, ПП,

СНК, 

высокоскоростные

цифровые цепи

EMPro 

– 3D 

электромагнитный

анализ

GoldenGate 

– РЧ ИС со 

смешанными

сигналами

SystemVue 

– Системный

уровень

Genesys 

– РЧ платы
MBP 

– создание моделей

(кремний)

MQA 

– проверка качества

моделей

LFNA 

– фликер-шум

Heatwave

– температурный анализ
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• Системный анализ

• Аналоговый и 

цифровой миры в 

едином проекте

• АФАР

• 5G

• Создание моделей

• Поддержка 

библиотек PDK

• Управление 

измерениями

• Интегральные 

схемы GaAs, GaN

• Интегральные 

схемы КМОП, 

SiGe

• Модули

• Печатные платы

• Целостность 

сигналов и питания

• Интерфейсы нового 

поколения

• PCI-e, DDR3/4, 

USB3.1, SATA, SFP+, 

JESD204A/B/C 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

И

РАДИОЛОКАЦИИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

УСТРОЙСТВА

СВЧ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ

ЦИФРОВЫЕ

УСТРОЙСТВА

K E Y S I G H T  E E S O F
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• СВЧ САПР №1 в мире

• Создание моделей

• Э/м симуляция

• Разработка на системном 

уровне

• Высокоскоростные 

цифровые цепи

Поддержка 

образовательных 

программ

• 52 плавающие 

лицензии

• Полный пакет ПО 

Keysight EEsof

• Полный 

функционал

• http://www.Keysight.com/find/e

esof-university

• Образовательные материалы

• Учебники и руководства по 

применению

• Доступ к базе знаний 

Keysight EEsof

http://www.agilent.com/find/eesof-university
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Д Л Я  У Ч Е Б Н Ы Х  Ц Е Л Е Й

• Включает в себя все продукты Keysight EEsof

• Доступен полный функционал ПО

• 50 рабочих мест для компьютерного класса и 2 рабочих места для преподавателей

• Преподавателям предоставляется техническая поддержка

• Использование ПО исключительно в учебных целях

• Предлагается на условиях годовой подписки (временной лицензии)
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С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Е  И З У Ч Е Н И Е :  2 5 0  У Ч Е Б Н Ы Х  

В И Д Е О

ADS : 78 видео

Genesys: 43 видео

HSD : 49 видео

Device Modeling : 18 видео

EMPRO: 6 видео

SV : 52 видео

http://www.keysight.com/find/eesof-ads-videos

http://www.keysight.com/find/eesof-empro-videos

http://www.keysight.com/find/eesof-hsd-videos

http://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-videos

http://www.keysight.com/find/eesof-genesys-videos

http://www.keysight.com/find/eesof-device-modeling-videos

http://www.keysight.com/find/eesof-ads-videos
http://www.keysight.com/find/eesof-empro-videos
http://www.keysight.com/find/eesof-hsd-videos
http://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-videos
http://www.keysight.com/find/eesof-genesys-videos
http://www.keysight.com/find/eesof-device-modeling-videos
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• https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=RU&lc=rus&ckey=2806354&nid=-

34346.0&id=2806354

A D VA N C E D  D E S I G N  S Y S T E M

Add Confidentiality Statement Here

https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=RU&lc=rus&ckey=2806354&nid=-34346.0&id=2806354
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• http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0197RURU.pdf

S Y S T E M V U E

Add Confidentiality Statement Here

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0197RURU.pdf
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О Б У Ч Е Н И Е  П Р Е П О Д А В АТ Е Л Е Й

Основы ADS (3 дня)

Электромагнитный анализ в ADS (3 дня)

Схемотехнический анализ в ADS (3 дня)
Genesys (3 дня)

Анализ целостности 
сигналов в ADS (4 дня)

GoldenGate (2 дня)

Основы SystemVue (1 день)

Цифровые предыскажения в SystemVue (1 день)

Радарная библиотека SystemVue (1 день)

Создание моделей полупроводниковых устройств
(5 дней)

EMPRO (2 дня)

Продвинутый курс SystemVue (2 дня)

*  Предоставляется возможность бесплатного посещения платных тренингов Keysight преподавателями вузов при 

наличии свободных мест. Тренинги проводятся в России и Европе на русском и английском языках
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К У Р С  Л А Б О РАТ О Р Н Ы Х  РА Б О Т  П О  E M P R O  ( А Н Г Л .  Я З . )

Lab 1: PCB to Chip Transition 4
1. Create New Cell with Layout View 4
2. Define Combined PCB/Package/Chip Substrate 5
3. Create PCB Transmission Line 8
4. FEM Enclosure and Options 8
5. Simulate Through Line 11
6. Model the Package and Chip 14
7. Test Impact of Via Cylinder Faceting on Initial Mesh Size 16
8. Add 3D Bondwires to Package 17
9. Simulate the Die to Package to PCB Transition 21
10. Add Compensation Pad for Bonwire 22
11. Create EM Component and Cosimulate with Compensation Capacitor 25
12. Field Visualization of Embedded EM Components 29

Lab 2: QFN Package Simplification 32
1. Load QFN Package Design 32
2. PreProcess the Layout 34
3. Manual Setting of Healing Distances 35
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Программа

• Предтопологический анализ
• Целостность сигналов (симулятор канала, CILD, VIA 

Designer)

• Пост-топологический анализ
• Целостность сигналов (импорт топологии, SIPro, 

ChannelSim)
• Целостность питания по DC, температурная и 

электротемпературная симуляция
• Целостность питания по AC, оптимизация 

развязывающих конденсаторов

Л А Б О РАТ О Р Н А Я  РА Б О ТА  П О  А Н А Л И З У  

Ц Е Л О С Т Н О С Т И  С И Г Н А Л О В  ( Р У С .  Я З . )
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W W W. K E Y S I G H T. C O M / F I N D / E E S O F - U N I V E R S I T Y
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ИННОВАЦИЯХ ПОБЕДАХИЗМЕНЕНИЯХ


